计算站场地技术条件
(GB2887-89代替GB2887-82)
　Specification　for　computaion　center　field
　（国家技术监督局　1989年12月29日）
一、主题内容与适用范围 
　　本标准规定了计算站场地技术要求与测试方法。 
　　本标准适用于各类地面计算站。 
　　不建站的地面计算机机房、改建的计算机机房、非地面计算机机房按本标准有关要求执行。 

　　二、引用标准 
　　ＧＢ６６５０计算机机房用活动地板技术条件 
　　ＧＢ９３６１计算站场地安全要求 
　　ＴＪ３４Ｉ业企业照明设计标准 

　　三、术语 
　　３．１　开机时 
　　计算机加电状态。 
　　３．２　停机时 
　　计算机停电状态。 
　　３．３　照明 
　　不考虑特殊的局部需要，为照亮整个假定工作面而设置的照明。 
　　３．４　事故照明 
　　在正常照明因故障熄灭的情况下，供暂时继续工作或人员疏散用的照明。 
　　３．５　接地 
　　计算机系统的直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地与大地之间的关系。 
　　３．６　计算机系统直流地 
　　计算机本身的逻辑参考地。 
　　３．７　交流工作地 
　　在电力系统中，运行需要的接地（如中性点接地）。 
　　３．８　安全保护地 
　　电力设备的金属外壳等，由于绝缘被损坏有可能带电，为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。 
　　３．９　防雷保护地 
　　为防止雷击而设的接地。 
　　３．１０　接地电阻 
　　接地体或自然接地体对地电阻和接地线电阻的总和。 
　　３．１１　不间断供电系统 
　　确保计算机不停止工作的供电系统。 
　　３．１２　净高 
　　活动地板的板面或安装设备的地表面至顶棚的高度。 
　　３．１３　静压箱 
　　空调系统中，在空调室内的地板下面或顶棚上面，向室内送风或回风的空间。 

　　四、计算站场地技术要求 
　　４．１　计算站场地的组成 
　　依据计算站的性质、任务、工作量的大小，计算机类型的不同，计算机对供电、空调等的要求及管理体制的差异可选用下列房间（允许一室多用或酌情增加）。
注：不包括行政办公等用房。 
　　主要工作房间有：计算机机房。 
　　基本工作房间有：数据录入室、终端室、通信室、已记录的磁媒体存放间、已记录的纸媒体存放间、上机准备间、调度控制室。 
　　第一类辅助房间有：维修室、仪器室、备件间、未记录的磁媒体存放间、未记录的纸媒体存放间、资料室、硬件人员办公室、软件人员办公室。 
　　第二类辅助房间有：高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、蓄电池室、发电机室、空调系统用房、灭火器材间、值班室、控制室。 
　　第三类辅助房间有：贮藏室、更衣换鞋室、缓冲间、一般休息室、盥洗室等。 
　　４．２　计算站场地面积 
　　４．２．１　计算机机房的使用面积应按照下述两种方法之一确定。
　　第一种方法为：
　　　　　　　　　　　Ｓ＝（５～７）∑Ｓb ·············（１）
　　式中：Ｓ——计算机机房的面积，平方米；
　　　　　Ｓb ——指与计算机系统有关的并在机房平面布置图中占有位置的设备的面积，平方米；
　　　　　∑Ｓb ——指计算机机房内所在设备占地面积的总和，平方米。
　　第二种方法为：
　　　　　　　　　　　Ｓ＝ＫＡ　··················（２）
　　式中：Ｓ——计算机机房的面积，平方米；
　　　　　Ａ——计算机机房内所有设备台（架）的总数；
　　　　　Ｋ——系数，取值（４．５～５．５）平方米／台（架）。
　　４．２．２　计算机机房最小使用面积不得小于２０平方米。 
　　４．２．３　研制、生产用的调机机房的使用面积参照４．２．１执行。 
　　４．２．４　其它各类房间的使用面积，依据人员、设备及需要而定。 
　　４．２．５　基本工作房间和第一类辅助房间所占的面积总和不宜小于计算机机房面积的１．５倍。 
　　４．３　站址的选择 
　　在确定站址时一般应遵守下列条款。 
　　４．３．１　应尽量建在电力、水源充足、自然环境清洁、通讯、交通运输方便的地方。 
　　４．３．２　应尽量建在远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物的地方。 
　　４．３．３　应尽量避免建在低洼、潮湿、落雷区和地震活动频繁的地方。 
　　４．３．４　应尽量远离强振动源和强噪声源。 
　　４．３．５　应尽量避开强电磁场的干扰。 
　　４．３．６　应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层。 
　　４．３．７　上述各条如无法避免，应采取相应的技术措施。 
　　４．４　计算机机房内的环境条件 
　　４．４．１　温、湿度 
　　４．４．１．１　温、湿度必须满足计算机设备的要求。
４．４．１．２　根据计算机系统对温、湿度的要求，可将温、湿度分为Ａ、Ｂ、Ｃ三级，机房可按某一级执行，也可按某些级综合执行。 
　　注：综合执行指的是一个机房可按某些级执行，而不必强求一律，如某机房按机器要求可选：开机时Ａ级温、湿度，停机时Ｂ级的温、湿度。 
　　４．４．１．３　计算机机房温、湿度的要求，按开机时和停机时分别加以规定。 
　　开机时机房内的温、湿度，见表１。
　　停机时机房内的温、湿度，见表２。

表１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　级　　别｜　　　　Ａ　　　级　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜　　指　　标　　　　　　　｜－－－－－－－－－－－－－｜　　Ｂ　级　　｜　　Ｃ　级　　｜

｜　项　　目　　　　　　　　｜　夏　　季　｜　冬　　季　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　　温度，℃　　　　　｜　２２±２　｜　２０±２　｜　１５～３０　｜　１０～３５　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　相对湿度，％　　　　｜　　　　４５～６５　　　　｜　４０～７０　｜　３０～８０　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　＜５　　　　　　｜　　＜１０　　｜　　＜１５　　｜

｜　　温度变化率，℃／ｈ　　｜　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　｜　　　　要不凝露　　　　　｜　要不凝露　　｜　要不凝露　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　级　　别｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜　　指　　标　　　　　　　｜　　Ａ　级　　｜　　Ｂ　级　　｜　　Ｃ　级　　｜

｜　项　　目　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　　温度，℃　　　　　｜　　５～３５　｜　　５～３５　｜　　５～４０　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　相对湿度，％　　　　｜　４０～７０　｜　２０～８０　｜　　８～８０　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜

｜　　　　　　　　　　　　　｜　　＜５　　　｜　　＜１０　　｜　　＜１５　　｜

｜　　温度变化率，℃／ｈ　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　｜　要不凝露　　｜　要不凝露　　｜　要不凝露　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４．４．２　尘埃 
　　机房内的尘埃依机器的要求而定，一般可分为Ａ、Ｂ二级，见表３。

表３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　级　　别｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜　　指　　标　　　　　　　｜　　Ａ　　　　　级　　｜　　Ｂ　　　　　级　　｜

｜　项　　目　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　　　　粒度，μｍ　　　　｜　　　　≥０．５　　　｜　　　　≥０．５　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　　　　　　　　　　３　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜　　　个数，粒／ｄｍ　　　｜　　≤１０，０００　　｜　　≤１８，０００　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　　　　　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　　３
　　注：Ａ级相当于３０万粒／ｆｔ　，Ｂ级相当于５０万粒／ｆｔ　。
　　４．４．３　照明 
　　计算机机房内在离地面０．８ｍ处，照度不应低于２００ｌｘ。 
　　４．４．４　噪声 
　　开机时机房内的噪声，在中央控制台处测量应小于７０ｄＢ（Ａ）。 
　　４．４．５　电磁场干扰 
　　４．４．５．１　无线电干扰环境场强 
　　机房内无线电干扰场强，在频率范围为０．１５～１，０００ＭＨz 时不大于１２０ｄＢ。 
　　４．４．５．２　磁场干扰环境场强 
　　机房内磁场干扰场强不大于８００Ａ／ｍ（相当于１００ｅ）。 
　　４．５　环境要求 
　　 基本工作房间内的环境要求，依据需要可参照４．４执行。 
　　４．６　接地 
　　４．６．１　计算站一般具有以下几种地： 
　　ａ．计算机系统的直流地。 
　　ｂ．交流工作地。 
　　ｃ．安全保护地。 
　　ｄ．防雷保护地（处在有防雷设施的建筑群中不可设此地）。 
　　４．６．２　接地电阻及相互关系 
　　４．６．２．１　计算机系统直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系，应依不同计算机系统的要求而定。 
　　４．６．２．２　交流工作地的接地电阻不宜大于４Ω。 
　　４．６．２．３　安全保护地的接地电阻不应大于４Ω。 
　　４．６．２．４　防雷保护地的接地电阻不应大于１０Ω。 

４．７　供电 
　　４．７．１　在计算机开机时，供电电源应满足下列要求：
　　４．７．１．１　频率：５０Ｈz ；
　　　　　　　　　　电压：３８０Ｖ／２２０Ｖ；
　　　　　　　　　　相数：三相五线制或三相四线制／单相三线制。
　　４．７．１．２　依据计算机的性能允许的变动范围，见表４。

表４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　级　　别｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜　　指　　标　　　　　　　｜　　Ａ　　　　　级　　｜　　Ｂ　　　　　级　　｜　　Ｃ　　　　　级　　｜

｜　项　　目　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　　　电压变动，％　　　　｜　　　－５～＋５　　　｜　　－１０～＋７　　　｜　　－１５～＋１０　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　　　频率变化，Ｈz　　　 ｜　－０．２～＋０．２　｜　－０．５～＋０．５　｜　　　－１～＋１　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜　　　波形失真率，％　　　｜　　　　≤±５　　　　｜　　　　≤±７　　　　｜　　　　≤±１０　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　４．７．２　依据计算机的用途其供电方式可分为三类： 
　　一类供电：需建立不间断供电系统。 
　　二类供电：需建立带备用的供电系统。 
　　三类供电：按一般用户供电考虑。 
　　４．８　照明 
　　４．８．１　计算机机房内在离地面０．８ｍ处，照度不应低于２００ｌｘ。 
　　４．８．２　数据录入室、上机准备间、维修室内的照度参照４．８．１执行。 
　　４．８．３　其它房间的照明应符合ＴＪ３４的规定。 
　　４．８．４　事故照明 
　　４．８．４．１　计算机机房、终端室、已记录的媒体存放间，应设事故照明，其照度在距地面０．８ｍ处不应低于５ｌｘ。 
　　４．８．４．２　主要通道及有关房间依据需要应设事故照明，其照度在距地面０．８ｍ处不应低于１ｌｘ。 

４．９　建筑结构 
　　４．９．１　计算机机房的净高依机房面积大小而定，一般为２．５～３．２ｍ。 
　　４．９．２　计算机机房楼板荷重依设备而定，一般分为两级： 
　　Ａ级：≥５００ｋｇ／平方米； 
　　Ｂ级：≥３００ｋｇ／平方米。 
　　４．９．３　计算机机房及已记录的媒体存放间等建筑结构的耐火等级，应符合ＧＢ９３６１的规定。 
　　４．９．４　建议计算机机房使用活动地板，活动地板的规格、性能应符合ＧＢ６６５０的规定。 
　　４．１０　媒体的使用和存放条件 
　　４．１０．１　媒体的使用条件应符合４．４．１．３的规定。 
　　４．１０．２　媒体存放间严禁烟火。 
　　４．１０．３　媒体的存放条件，见表５。

表５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　种　　类｜　　　　　｜　　　　　磁带　　　　　　｜　　　　　磁盘　　　　　　｜

｜　　指　　标　　　　　　　｜　纸媒体　｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜

｜　项　　目　　　　　　　　｜　　　　　｜　已记录的　｜　未记录的　｜　已记录的　｜　未记录的　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜

｜　　　　温度，℃　　　　　｜５～５０　｜　＜３２　　｜　５～５０　｜　　　４～５１．５　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜

｜　　　相对湿度，％　　　　｜４０～７０｜　　　　２０～８０　　　　｜　　　　８～８０　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜

｜　　　磁场强度，Ａ／ｍ　　｜　　－　　｜＜３２００　｜＜４０００　｜　　　　　－　　　　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　４．１１　计算机机房的技术安全要求 
　　计算机机房的技术安全要求应符合ＧＢ９３６１的规定。 
　　４．１２　腐蚀性气体 
　　４．１２．１　腐蚀性气体的种类 
　　对计算机系统有影响的腐蚀性气体大体有如下几种：二氧化硫（ＳＯ2 ），硫化氢（Ｈ2 Ｓ），氮氧化物（ＮＯx ），一氧化碳（ＣＯ），氯气（Ｃｌ2 ），臭氧（Ｏ3 ）等。但影响较大的有ＳＯ2和Ｈ2 Ｓ气体。其原因是这两种气体的腐蚀性相对较强和它们在大气中的含量较高。 

４．１２．２　腐蚀性气体的环境分级 
　　４．１２．２．１　二氧化硫（ＳＯ2 ）、硫化氢（Ｈ2 Ｓ）腐蚀性气体的环境分级见表６。

表６


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｇ／平方米

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　　　　　　　　　级　　别｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　｜　　Ａ　　　级　　｜　　Ｂ　　级　　｜

｜气体名称　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜　　二氧化硫（ＳＯ2 ）　　｜　　≤０．１５　　｜　　≤１以下　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜　　　硫化氢（Ｈ2 Ｓ）　　｜　　≤０．０１　　｜　　≤０．１　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　４．１２．２．２　腐蚀性气体的影响在很大程度上受环境温度、湿度和尘埃量高低的影响，本分级标准是在周围环境温度为２５±５℃、相对湿度４０％～８０％条件下确定。 

五、测试方法 
　　５．１　温度测试 
　　５．１．１　测试仪表 
　　ａ．水银温度计； 
　　ｂ．双金属温度计。 
　　５．１．２　测试方法 
　　５．１．２．１　开机时的测试应在计算机设备正常运行１ｈ以后进行。 
　　５．１．２．２　测点选择高度应离地面０．８ｍ，距设备周围０．８ｍ以外处，并应避开出、回风口处。 
　　５．１．２．３　测点分布如图１所示。
　　图１（略）
　　５．１．２．４　停机时温度的测试方法与５．１．２．１至５．１．２．３相同。 
　　５．１．３　测试数据 
　　每个测点数据均为该房间的实测温度，各点均应符合表１、表２的要求。５．２湿度测试 
　　５．２．１　测试仪表（可任选） 
　　ａ．普通干湿球温度计； 
　　ｂ．通风干湿球温度计（通风干湿表）； 
　　ｃ．电阻湿度计； 
　　ｄ．自动毛发湿度计。 
　　５．２．２　测试方法 
　　５．２．２．１　开机时的测试应在计算机设备正常运行１ｈ以后进行。 
　　５．２．２．２　测点选择高度应离地面０．８ｍ，距设备周围０．８ｍ以外处，并应避开出、回风口处。 
　　５．２．２．３　测点分布如图１所示。 
　　５．２．２．４　停机时湿度的测试方法与５．２．２．１至５．２．２．３相同。
　５．２．３　测试数据 
　　每个测点数据均为该房间的实测湿度，各点均应符合表１、表２的要求。 
　　５．３　尘埃测试 
　　５．３．１　测度仪表 
　　尘埃粒子计数器。 
　　５．３．２　测试方法 
　　５．３．２．１　计算站竣工测试应对房间及空调系统进行彻底清扫，并应在空调系统正常运行２４ｈ以后进行。 
　　５．３．２．２　用户在开机时的测试应在计算机设备正常运行２４ｈ以后进行。 
　　５．３．２．３　对粒径大于或等于０．５μｍ的尘粒计数，宜采用光散射粒子计数法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３
　　５．３．２．４　粒子计数器每次采样量应为１ｄｍ　。
　　５．３．２．５　采样注意事项：采样管必须干净，连接处严禁渗漏；管的长度应根据仪器允许长度，当无规定时不宜大于１．５ｍ；测试人员应在采样口的下风侧。 
　　５．３．２．６　测点布置：按５０平方米布置５个测点，如图１所示。每增加２０～５０平方米，增加３～５个测点。 
　　５．３．３　测试数据 
　　每个测点连续三次测试，取其平均值为该点的实测数值，各测点的实测数值均代表房间内的含尘数量。 
　　５．４　照度测试 
　　５．４．１　测试仪表 
　　照度计。 
　　５．４．２　测试方法 
　　５．４．２．１　在房间内距墙面１ｍ（小面积房间为０．５ｍ），距地面为０．８ｍ的假定工作面上进行测试；或在实际工作台面上进行测试。 
　　５．４．２．２　测试点选择３～５点，大面积房间可多选几点进行测试。 
　　５．４．３　测试数据 
　　各测点数据，即为该房间的实际照度，应符合４．８的要求。 
　　５．５　噪声测试 
　　５．５．１　测试仪表 
　　普通声级计。 
　　５．５．２　测试方法 
　　机器正常运行后，在中央控制台处进行测量。 
　　５．５．３　测试数据 
　　测量的稳定值即为该房间的噪声值，应符合４．４．４的要求。 
　　５．６　电磁场干扰环境场强的测试 
　　５．６．１　无线电干扰环境场强的测试 
　　５．６．１．１　测试仪表用干扰场强测量仪。 
　　５．６．１．２　在计算机机房内一点测试，取最大值应符合４．４．５．１的要求。 
　　５．６．２　磁场干扰环境场强的测试 
　　５．６．２．１　测试仪表用交直流高斯计。 
　　５．６．２．２　在计算机机房内一点测试，取最大值应符合４．４．５．２的要求。 
　　５．７　接地电阻测试 
　　５．７．１　测试仪表 
　　接地电阻测量仪。 

　５．７．２　测试方法 
　　按选用仪器的要求进行测试。 
　　５．７．３　测试数据 
　　测试数据应符合４．６的要求。 
　　５．８　电压、频率的测试 
　　５．８．１　测试仪表 
　　指针式万用表或数字式万用表； 
　　电动系频率表或变换式频率表； 
　　通用干扰测试仪。 
　　５．８．２　测试方法 
　　在计算机专用配电柜（盘）的输出端测量电压和频率。 
　　５．８．３　测试数据 
　　测试数据应符合４．７的要求。 
　　５．９　波形失真率的测试 
　　５．９．１　测试仪表 
　　ａ．普通示波器； 
　　ｂ．波形失真仪。 
　　５．９．２　测试方法 
　　５．９．２．１　测试仪器用来观察波形，在一些重要的地方将示波器固定地接在线路上，监视该处的波形变化。 
　　５．９．２．２　测试仪器的外壳与被测电压应有共同的接地点，防止引进干扰。 
　　５．１０　腐蚀性气体的分析方法 
　　５．１０．１　二氧化硫（ＳＯ2 ）气体的分析方法推荐采用副玫瑰苯胺比色法。 
　　５．１０．１．１　测试仪器 
　　ａ．多孔玻璃板吸收管；
　　　　　　　　　　　　　　　　　３
　　ｂ．采样器，流量范围０～１ｄｍ　／ｍｉｎ；
　　ｃ．具塞比色管，１０立方厘米； 
　　ｄ．分光光度计。 
　　５．１０．１．２　数据计算
　　　　　　　　　　　　　ａ
　　　　　　　　　　　Ｃ＝－－　··················（３）
　　　　　　　　　　　　　Ｖ0
　　式中：Ｃ——二氧化硫浓度，ｍｇ／立方米；
　　　　　ａ——二氧化硫含量，μｇ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
　　　　　Ｖ0 ——换算成标准状况下的采样体积，ｄｍ　。
　　５．１０．２　硫化氢气体的分析方法推荐采用亚甲基蓝比色法。 
　　５．１０．２．１　测试仪器 
　　ａ．大型气泡吸收管；
　　　　　　　　　　　　　　　　　３
　　ｂ．采样器，流量范围０～２ｄｍ　／ｍｉｎ；
　　ｃ．具塞比色管，１０立方厘米； 
　　ｄ．分光光度计。 
　　５．１０．２．２　数据计算
　　　　　　　　　　　　　ａ
　　　　　　　　　　　Ｃ＝－－　··················（４）
　　　　　　　　　　　　　Ｖ0
　　式中：Ｃ——硫化氢浓度，ｍｇ／立方米；
　　　　　ａ——硫化氢含量，μｇ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
　　　　　Ｖ0 ——换算成标准状况下的采样体积，ｄｍ　。
附录Ａ本标准的用词说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (补充件)

　　Ａ１　对条文执行严格程序的用词采用以下写法，以便在执行中区别对待。 
　　Ａ１．１　表示很严格，非这样作不可的用词：正面词一般采用“必须”；反面词一般采用“严禁”。 
　　Ａ１．２　表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：正面词一般采用“应”，反面词一般采用“不应”或“不得”。 
　　Ａ１．３　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：正面词一般采用“宜”或“一般”；反面词一般采用“不宜”。 
　　Ａ１．４　表示一般情况下均应这样作，但硬性规定这样作有困难时，采用“应尽量”。 
　　Ａ１．５　表示可以根据具体情况进行选择的词采用“可”。 

　　Ａ２　条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定的写法为“应符合……的规定”；非必须按所指定的标准、规范或其它规定执行的写法为“参照……执行”。 
　　附加说明： 
　　本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。 
　　本标准由全国计算机与信息处理标准化技术委员会归口。 
　　本标准由机械电子部第十五研究所负责起草。 
　　本标准主要起草人余安、任晓峰、杨德清、王利剑。 
　　本标准１９８２年第一次发布。
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